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Abstract (en)
To cut through workpieces (5) with a high pressure focused water jet (4), containing solid particles, the workpiece is immersed in a water bath (2) by
the workpiece holder system (6-10), with its upper surface over the water level (1). The jet stream from the jet head (3) passes through the walls of
the workpiece, and is caught in the bath.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Wasserstrahlschneiden, bei dem/der das Werkstück 5 so in einem Wasserbad 2
gehalten wird, dass es zu einem wesentlichen Teil eingetaucht ist. <IMAGE>
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